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Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiulerkompetenz fiur eine nachhaltige Welt*

Das Thema Verpackung gehort zu den Schlisselthemen der Zukunft.
Alle Bereiche des modernen Lebens waren ohne Verpackungen undenkbar.

Projektziele

 Vermittlung von Kenntnissen zu Verpackungen und deren Bedeutung fir Umwelt,
Mensch und Natur

 Forderung von Erfindergeist und Kreativitat der Schuler durch Wettbewerbe,
Produktbewertungen etc.

* Erstellung von Empfehlungen zur Durchfihrung interdisziplinarer Schulprojekte
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Deuische Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Projektvorstellung, Wissensstandabfrage (12.01.2023)

Projektvorstellung

Dr.-Ing. Leonid Sverdlov
Projektkoordinator

Nina Aulig, Studierende
SG Verpackungstechnik
Berliner Hochschule fiir Technik
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Devische Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Wettbewerb Ankiindigung im Gebaude des Deutschen Patent- und Markenamtes Berlin

(19.01.2023)

Dr.-Ing. Leonid Sverdlov
Projektkoordinator

Wettbewerbsthema

VERPACKUNGSOPTIMIERUNG
Nachhaltigkeit, Recycling, Design, Botschaft

Abgabe bis 12.03.2023

Preise:

1. Platz 500€
2. Platz 400€
3. Platz 300€

Die besten Ideen werden als Gebrauchsmuster im
Register des Deutsche Patent- und Markenamtes
eingetragen und genieRen damit Schutz vor Nachahmung

(»aell Janusz-Korczak-Schule Berlin, Klassenstufen 8
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che Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

* Deutsches
Patent- und Markenamt

Vortrag , Das Deutsche Patent- und Markenamt” (19.01.2023)

Heike Karzel,

Informations- und
Dienstleistungszentrum Berlin
Deutsches Patentamt- und
Markenamt

Janusz-Korczak-Schule Berlin, Klassenstufen 8
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Deuische Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Fuhrung durch historisches Gebaude des Deutschen Patent- und Markenamtes Berlin
(19.01.2023)

Heike Karzel,

Informations- und
Dienstleistungszentrum Berlin
Deutsches Patentamt- und
Markenamt

. Janusz-Korczak-Schule Berlin, Klassenstufen 8
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Deutsche Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Jmwi

Fuhrung durch historisches Gebaude des Deutschen Patent- und Markenamtes Berlin
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(19.01.2023)

Heike Karzel,

Informations- und
Dienstleistungszentrum Berlin
Deutsches Patentamt- und
Markenamt
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Devische Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“
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Fuhrung durch historisches Gebaude des Deutschen Patent- und Markenamtes Berlin
(19.01.2023)

Heike Karzel,

Informations- und
Dienstleistungszentrum Berlin
Deutsches Patentamt- und Markenamt
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Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

iftuna Umwelt

Vortrag ,yVerpackungsdesign- /Gestaltung / Konstruktlon“ (19.01. 2023)

Prof. Stefan Junge
Studiengang ,Verpackungstechnik”
Berliner Hochschule flir Technik
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S Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Vortrag ,Verpackungsdesign-/ Gestaltung-/ Konstruktion” (19.01.2023)

Prof. Stefan Junge
Studiengang ,Verpackungstechnik”

Berliner Hochschule fiir Technik @ \{
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Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Deutsche
Rundesstif

iftuna Umwelt

Experimente zu Packstoffen, Labore SG ,Verpackungstechnik” Berliner Hochschule fiir

Technik(09.02.2023) ’ 1

Prof. Stefan Junge
Studiengang ,Verpackungstechnik”
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Deutsche Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Experimente zu Packstoffen, Labore SG ,Verpackungstechnik” Berliner Hochschule fiir Technik
(09.02.2023)

Prof. Stefan Junge
Studiengang ,Verpackungstechnik”
Berliner Hochschule fir Technik
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Deutsche Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“
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Studentische Einflihrung in CAD Software
Digitallabor Berliner Hochschule fiir Technik (16.02.2023)

T
Jasper Pack, Studierende | W\ \{ , W\
SG Druck- und Medientechnik I\,.‘L
Berliner Hochschule fir Technik i\\ | \
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Studentische Coaching Verpackungskreierung & Wettbewerb
Digitallabor Berliner Hochschule fiir Technik (16.02.2023)

Nina Aulig, Studierende SG Verpackungstechnik
Jasper Pack, Studierende SG Druck- und Medientechnik
Berliner Hochschule fir Technik
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Deutsche Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“
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Verpackungskreierung im Digitallabor Berliner Hochschule fiir Technik (16.02.2023)

JKSE} Janusz-Korczak-Schule Berlin, Klassenstufen 8
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Deutsche Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“
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Vortrag ,Auf der Suche nach der umweltfreundllchen Verpackung“ (23.02.2023)

[

Prof. Sebastian Klaus
Studiengang ,Verpackungstechnik”
Berliner Hochschule fir Technik

@ Janusz-Korczak-Schule Berlin, Klassenstufen 8
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Experimente zu Kunststoffverarbeitung, Labor fiir Kunststoffverarbeitung und Prifung BHT
(02.03.2023)

Prof. Jorg Hornig-Klamroth,
Leiter Labor fir Kunststoffverarbeitung und Priifung
Berliner Hochschule fur Technik

ﬁb Janusz-Korczak-Schule Berlin, Klassenstufen 8
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Devische Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Jmwel

Experimente zu Kunststoffverarbeitung, Labor fir Kunststoffverarbeitung und Prufung BHT
(02.03.2023)

Prof. Jorg Hornig-Klamroth,
Leiter Labor fir Kunststoffverarbeitung und Priifung

Berliner Hochschule fir Technik
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Experimente zu Kunststoffverarbeitung, Labor fiir Kunststoffverarbeitung und Priifung BHT
(02.03.2023)

Prof. Jorg Hornig-Klamroth,
Leiter Labor fir Kunststoffverarbeitung und Priifung
Berliner Hochschule fur Technik
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Vortrag ,,Was sind gute und was sind schlechte Verpackungen?“ (02.03.2023)

Prof. Hans Demanowski
Studiengang ,Verpackungstechnik”
Berliner Hochschule fir Technik

[ gﬁ- Janusz-Korczak-Schule Berlin, Klassenstufen 8
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Deutsche Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Verpackungskreierung im Digitallabor Berliner Hochschule fiir Technik (16.03.2023)

Studentische Coaching
Nina Aulig, SG Verpackungstechnik
Berliner Hochschule fur Technik
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Detche Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Rundesstiftuna Umwelt

* Deutsches
Patent- und Markenam

Bewertung Supermarkt Check: positive/negative Verpackungsbeispiele (23.03.2023)

Nina Aulig
Studentin SG Verpackungstechnik
Berliner Hochschule fir Technik
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Verpackungsrealisierung mit CAD-gesteuerten Schneideplotter, Labor SG Verpackungstechnik
Berliner Hochschule fiir Technik (23.03.2023)

Katharina Kaiser
Laboringenieur SG Verpackungstechnik
Berliner Hochschule fir Technik
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Verpackungsrealisierung mit CAD-gesteuerten Schneideplotter, Labor SG Verpackungstechnik
Berliner Hochschule fiir Technik (23.03.2023) |
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S Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Abschlussveranstaltung Janusz-Korczak-Schule Berlin (30.03.2023)
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el et Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Abschlussveranstaltung Janusz-Korczak-Schule Berlin (30.03.2023)

Pramierung Wettbewerbsgewinner

4

Yaroslav Kushner 1. Platz, 500 € Finn Schopohl 2. Platz, 400 € Jonas Schomburg 3. Platz, 300 €

[ gﬁ- Janusz-Korczak-Schule Berlin, Klassenstufen 8
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Abschlussveranstaltung Janusz-Korczak-Schule Berlin (30.03.2023)
Vorstellung Gewinnerarbeiten
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Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Abschlussveranstaltung Janusz-Korczak-Schule Berlin (30.03.2023)

Ubergabe Teilnahmeurkunden
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R Projekt ,Verpackung — Aufbau der Schiilerkompetenz fiir eine nachhaltige Welt“

Abschlussveranstaltung Janusz-Korczak-Schule Berlin (30.03.2023)

Projektaustausch
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Projektreflektion

Highlights

Lobenswerte, spannende
und informative Vortrage

- spannende Arbeiten in
Hochschullaboren

- effiziente studentische
Wissensvermittlung.

- DPMA-Exkursion

Kritik

- Projektveranstaltungen nach
regularem Schulunterricht
ohne genltigenden Zeitpuffer

- langere Fahrtzeiten

Fazit

Erwerb vieler neuer Kenntnisse und
Wissensbereicherung

guter Einblick in das Campusleben
gute und lehrreiche Vortrage
Abwechslung vom Schulunterricht
effiziente Wissensvermittlung
hoher Spalsfaktor

gute Organisation

@ Janusz-Korczak-Schule Berlin, Klassenstufen 8
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